HPPGO1
Koppelingspakking voor IP66

Omschrijving: Om IP66 | TYPE 4 (4x), 12, 13 afdichting in gekoppelde behuizingen
van MCS-HP/MCSS-HP te realiseren. In combinatie met CCI06 en CCMO04.

Materiaal: EPDM, 5 mm dik.

Verpakkingseenheid: 1 blok dat compatibel is met alle behuizingsafmetingen.
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